G-CEM ONE™ TEHNILINE JUHEND
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Enne sega-
misotsiku

paigaldamist L

kontrollige sistla avasid veendu-
maks, et pastad on samal tasemel
voi véljutage vaike kogus materjali
sUstlast.

1. Puhastage ja loputage juure-
kanal ning seejérel kuivatage
see pohjalikult pabertihvtiga.
Arge kasutage juurekanali
puhastamiseks H,O, ja/vai
EDTA-d.
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5. Méddukat survet avaldades
veenduge, et post jadb oma
kohale ning eemaldage liigne
tsement.

Retentiivne
Q preparat-
: sioon
Metall, tsirkoonium,
keraamika, x
filberpost

v

Hubriidkeraamika,

Hambakont komposiit

Millal kasutada G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMERIT?
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Retentsioon
puudub

Metall, tsirkoonium,

keraamika, fiiber-
post

Hubriidkeraamika,
komposiit
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2. Korgema adhesiooni vajadusel aplitseerige G-CEM ONE
ADHESIVE ENHANCING PRIMER, oodake 10 sekundit ning
kuivatage MAKSIMAALSE 6husurvega kuni praimer on juureka-
nalist taielikult eemaldatud. Kindluse mottes kuivatage juurekanal
pabertihvtiga Ule.
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6. Méddukat survet avaldades,
valguskdvastage igat pinda /
serva.

7. Laske materjalil kdvastuda
4 minutit.

3. Valmistage ette post/ként
vastavalt tootja juhistele.

Millal kasutada G-Multi PRIMERIT?

: G-Multi
Ki
S | PRIMER
Metall
Tsirkoonium
Keraamika
Fiiberpost
Hubriidkeraamika
Komposiit

4. Laske tsement otse juure-
kanalisse. Sisestage post
koheselt, Ghe minuti jooksul,
péarast tsemendi aplitseerimist
juurekanalisse.

Valgustamise aeg

Koérge véimsusega LED
(rohkem kui 1200 mW/cm?)

10 sekundit

Halogeen / LED
(700-1200 mW/cm?)

20 sekundit




G-CEM ONE™ TEHNILINE JUHEND

TSEMENTEERIMISE TEHNIKA igat tudpi inlay/onlay, kroonid, sillad ja laminaadid

Valikuline

Vedeliku
kogunemine
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1. Puhastage, loputage ja
kuivatage pdhjalikult preparee-
ritud hammas.

2. Kérgema adhesiooni vajadusel aplitseerige G-CEM ONE
ADHESIVE ENHANCING PRIMER, oodake 10 sekundit ning
kuivatage MAKSIMAALSE 6husurvega 5 sekundit, ennetamaks
vedeliku kogunemist igemetaskusse.
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6B. Séilitage mdddukat survet,
kuni tsement saavutab tahke
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6A. Tsemendi Ulejaagi lint-
samaks eemaldamiseks,

5. Paigaldage koheselt ning
sdilitage méddukat survet.

3. Valmistage restauratsioon
ette vastavalt tootja juhistele.

Tobaeg on 2’'45” temperatuuril suunake valgusjuht Uhe sekundi kumija konsistentsi.
23°C. véltel Ule liigse tsemendijéagi,
kuni see muutub kumjaks.
Valgustamise aeg
Kdrge vbimsusega LED "
(rohkem kui 1200 mw/cm?) 10 sekundit
Halogeen / LED .
A (700-1200 mW/cm?) 20 sekundit
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8A. Mooddukat survet avaldades, 8B. Laske materjalil kdvastuda I:E]
valguskdvastage igat pinda / 4 minutit juhul, kui valgus ei Tutvuge
serva. padse l&bi restauratsiooni. et

restauratsiooni sisse.

7. Eemaldage liigne tsement,
sdilitades samal ajal mé6dukat
survet.

P GC Luting Guide &pist leiate samm-sammulised tsementeerimisjuhendid
igat tiiiipi tdode puhul.
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. App Store'ist

4. Paigaldage segamisotsik
ning véljutage materjal otse
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